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Press Release 14/2013
COM Express scende ad una potenza ultra-bassa grazie al singolo chip di 4 ° generazione Intel ® Core ™ 
Il modulo conga-TC87 COM Express di congatec compatto è equipaggiato con i nuovi processori integrati di Intel ® Core ™ U-Series. Nonostante offra maggiori prestazioni, la potenza massima di progetto termico è a soli 15 watt.
Deggendorf, Germania, 1 settembre 2013 *** congatec AG, uno dei principali produttori di moduli informatici integrati, annuncia la disponibilità immediata del modulo compatto conga-TC87 Tipo 6 COM Express con supporto di 4 ° generazione di processori Intel ® Core ™. Si tratta di una soluzione single-chip a bassa potenza, nome in codice Haswell-ULT, con chipset integrato (PCH) e grafica. Nonostante un aumento delle prestazioni, il thermal design power (TDP) è di soli 15 watt.

La 4 ° generazione di processori Intel ® Core ™ è una ottimizzazione della micro architettura esistente. I miglioramenti includono nuovo microcodice e registri estesi, un ampliamento dell'unità di elaborazione vettoriale, grafiche più grandi e molto più potenti, così come il supporto hardware standard per la crittografia AES a tutti i modelli. Le caratteristiche uniche del processore Intel ® Core ™ i7-4650U e i5-4300U anno parte della gestione dell´alimentazione; espanso, configurabili singolarmente con modalità turbo -boost ; ampia gestione di configurazione TDP per adattarsi alla soluzione di raffreddamento scelto . Modelli di Haswell U- Series integrano il processore controller hub (PCH) come multi- die nello stesso pacchetto. Rispetto ai precedenti modelli di processori, come l'i7 - 3517UE , è possibile salvare non solo 2 watt di TDP , ma anche circa 4 watt precedentemente richiesti per la soluzione PCH separata . Ulteriori risparmi provengono dalle nuove unità di regolatore di tensione , che sono integrati nella custodia . In totale, il consumo di energia è circa un terzo inferiore rispetto alla generazione precedente.

Il modulo conga - TC87 può attualmente essere equipaggiata con il singolo processore dual-core con chip Intel Core i7 - 4650U , i3 - i5- 4300U o i3 - 4010U incorporato . Per ciascuno di questi processori il chipset corretto è integrato nell'alloggiamento.

Il modulo supporta memoria veloce e ad alta efficienza energetica a doppio canale DDR3L fino a 16GB.

La grafica integrata è molto più potente delle precedenti versioni e supporta l'interfaccia Intel ® con display flessibile (FDI), DirectX 11.1, OpenGL 4 , OpenCL 1.2 e hardware decoding flessibile e ad alte prestazioni  per decodificare vide  multipli FULL HD ad alta risoluzione in parallelo. È supportata la risoluzione 4K con fino a 3840 x 2160 pixel per DisplayPort. È anche possibile collegare fino a tre interfacce di visualizzazione indipendenti tramite HDMI, LVDS ed Embedded DisplayPort (EDP). Quando si utilizza DisplayPort i singoli display possono essere collegati fino a sfruttare un  semplice cablaggio. Un supporto USB 3.0 fornisce la trasmissione veloce dei dati con basso consumo energetico. Sono fornite un totale di otto porte USB, due delle quali supportano USB 3.0 SuperSpeed . Quattro linee PCI Express 2.0, quattro porte SATA con fino a 6 Gb / s , supporto RAID e un'interfaccia Gigabit Ethernet abilitano le estensioni di sistema veloce e flessibile. Controllo attivo del ventilatore, bus LPC per una facile integrazione d’interfacce I / O Legacy , bus I ² C e Intel ® High Definition Audio completano il set di funzionalità .

Il punto di forza di questo nuovo modulo COM Express compatto risiede nella flessibilità e nella scalabilità della grafica e della potenza di elaborazion e anche nelle prestazioni superiori all'interno di una busta di potenza TDP massimo di 15 watt. Tutto questo rende il conga - TC87 una soluzione ideale per i sistemi mobili ad alte prestazioni .

Le seguenti versioni CPU sono disponibili:
	 
	Cores
	Cache [M]
	Clock [GHz]
	Turbo Boost [GHz]
	TDP [W]
	Graphics
	AES-NI
	AVX
	AMT
	TXT
	VT-x
	VT-d

	46901
	2
	4
	1.7
	3.3
	15
	GT3
	■
	■
	9.5
	■
	■
	■

	conga-TC87/i7-4650U
	
	
	
	
	
	5000
	
	
	
	
	
	

	46902
	2
	3
	1.9
	2.9
	15
	GT2
	■
	■
	9.5
	■
	■
	■

	conga-TC87/i5-4300U
	
	
	
	
	
	4400
	
	
	
	
	
	

	46901
	2
	3
	1.7
	-
	15
	GT2
	■
	■
	9.5
	-
	■
	-

	conga-TC87/i3-4010U
	
	
	
	
	
	4400
	
	
	
	
	
	


AES-NI: Advanced Encryption Standard Instructions 

AVX: Advanced Vector Extensions

AMT: Active Management Technology

TXT: Trusted Execution Technology

VT-x: Intel Virtualization Technology

VT-d: Intel Virtualization Technology for Directed I/O

About congatec AG

congatec AG has its head office in Deggendorf, Germany and is a leading supplier of industrial computer modules using the standard form factors Qseven, COM Express, XTX and ETX. congatec’s products can be used in a variety of industries and applications, such as industrial automation, medical technology, automotive supplies, aerospace and transportation. Core knowledge and technical know-how includes unique extended BIOS features as well as comprehensive driver and board support packages. Following the design-in phase, customers are given support via extensive product lifecycle management. The company’s products are manufactured by specialist service providers in accordance with modern quality standards. Currently congatec has 141 employees and entities in Taiwan, Japan, USA, Australia and the Czech Republic. More information is available on our website at www.congatec.com or via Facebook, Twitter and YouTube. 
* * * 
Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

congatec is a business partner of the Intel® Intelligent Systems Alliance, a joint venture of communications and embedded developers and solution providers.

